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EUパビリオン（日欧産業協力センター）

韓国パビリオン

ヴィッツ

DIC

兼松
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ネクスティ 
エレクトロニクス
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AUTO-ID 
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Japan
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グリーンテック
ジャパン

Rax 
Solutions

タカハラコーポレーション

Portcast / 
伊藤忠
アビエーション

IDAJ

サワヤ
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ロボット
特別展示
ブース

ソリッド
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日本
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エレベーターで
2階へ

飲食
ラウンジ

テレワーク
ラウンジ

ラウンジ

VIPラウンジ

VIP
ラウンジ

南3ホール出入口 南4ホール出入口2階へ

南1ホール出入口

4階へ1F 東展示棟行
バス乗り場へ

4階へ

南2ホール出入口

2階へ

１
F
東
展
示
棟
行
バ
ス
乗
り
場

南1ホール

南2ホール

南3ホール

南4ホール

会議棟

東1ホール

東2ホール

東3ホール

東4ホール

東5ホール

東6ホール

東7ホール

東8ホール

4F

1F

東展示棟

西展示棟

南展示棟

※2F共有部にあるコンビニ前の
エスカレーターを降りて1Fに
お越しください

1 2 3

凡 例
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Factory Innovation 
Week 2025 製造業 カーボンニュートラル展第

3
回スマート物流 EXPO

第
4
回

※2024年11月27日現在。実際のレイアウトと異なる場合がございます。

3·4ホール４
階 スマート工場 EXPO

第
9
回 IoT/AI/FAによる 製造革新展

展示棟 会場案内図は 裏面へ東

コンセントトイレトイレ 軽食 Wi-Fi ラウンジ エレベーター

会場のバリアフリー
設備については、
こちらから
ご確認いただけます。　　AED

お目当ての会社の探し方

スマホで出展社
検索サイトにアクセス

お目当ての会社を検索して
小間番号を確認

小間番号から
案内図で
ブースの位置を
お探しください

スマート物流 EXPO
第
4
回 B会場

A会場 B会場

スマート工場 EXPOは 東8ホｰルでも開催中

その他カンファレンス・フォーラムの
最新情報はこちら

https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/conference.html

一部、事前申込制となります。
聴講を希望される方は、
お申込みの上、会場へお越しください。

新製品・新技術セミナー 
～New Tech Trend～の
最新情報はこちら

https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/conference/ex-presentation.html

申込不要。聴講を希望される方は、
直接会場へお越しください。

お持ちの来場者バッジで、すべて入場可能

第17 回  国際 カーエレクトロニクス技術展 第16 回 EV・HV・FCV 技術展
第13 回 コネクティッド・カー EXPO 第11 回 自動車部品&加工 EXPO
第 8 回 自動運転 EXPO 第 5 回 MaaS  EXPO
第 2 回 SDV EXPO 第 1 回 クルマのサステナブル技術展

オートモーティブ ワールド 2025

第39 回 インターネプコン ジャパン
第39 回 エレクトロテスト ジャパン
第26 回 電子部品・材料 EXPO
第26 回 プリント配線板 EXPO
第15 回 微細加工 EXPO

ネプコン ジャパン 2025
第 9 回 スマート工場 EXPO B会場
第 3 回 製造業カーボンニュートラル展
第 4 回 スマート物流 EXPO A会場

Factory Innovation 
Week 2025

第11 回 ウェアラブル EXPO

カンファレンス会場
7階　国際会議場
6階　606、608
1階　レセプションホールA、B

ネプコン ジャパン 2025

南展示棟行
バス乗り場

1F 東展示棟行
バス乗り場※

第 9 回 ロボデックス
第 4 回 スマート物流 EXPO B会場

Factory Innovation 
Week 2025

第26 回 半導体・センサ パッケージング展
第 2 回 パワーデバイス＆モジュール EXPO

カンファレンス会場 、BA

ロボットの進化を肌で感じる！

ヒューマノイドロボット
特別展示企画
ヒューマノイドロボット
特別展示企画

会　　場 : 南1ホール
小間番号 : S1-31

https://www.fiweek.jp/tokyo/ja-jp/conference/humanoidrobots.html

詳細はこちら

・ヒューマノイドロボットを
特別展示！ 
・デモンストレーション
時間あり！

無料循環バス運行中
の移動にご利用ください（5分間隔）

東展示棟 南展示棟

会場案内図 2025年1月22日［水］～24日［金］ 東京ビッグサイト RX Japan株式会社会  期 会  場 主  催10：00～17：00南展示棟

第 9 回 スマート工場 EXPO A会場

Factory Innovation 
Week 2025

1·2ホール１
階

来場登録はこちらをクリック（無料）

https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+zb8Vq5ocprCgO8qtKbIKSgG1if4JE7Uk&co=web-map
https://www.fiweek.jp/tokyo/ja-jp/conference/humanoidrobots.html?map
https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/conference/ex-presentation.html?map
https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/conference.html?map
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エッジ
クロス

東和

ソフトバンク
1NCE

NTT
データ

協同インター
ナショナル

DATWYLER

ケー
エムケー
ワールド

ノビテック
エーテック

ニッタン

リリック
テクノロジー

ファクトリー
ジャーナル

酉島製作所

XPERT IoTBank

イーソル

復晟 テック
ドクター

インベンセンス

日本能率協会
総合研究所

松山
技研

パパ
ラボ

丸菱
電子

菊地
歯車

コスモ
サウンド

アバテック
（アジア）

加藤
製作所キクロ

東邦
機械
工業

ミツ
テック 三洋

貿易

大阪
真空化学

東莞市騰捷
金型実業

ハイ
ロックス

鈴木

久保田
鐵工所

ＮＴＴ－ＡＴ
クリエイティブ

横山
興業

佐渡
精密

リフレックス
アレン
ジャパン

大洋発條
製作所

INNOTEK JOINT 
STOCK COMPANY

公益財団法人 
ひょうご産業活性化センター

日本パーカー
ライジング
広島工場

莞市
源 子

協和
合金

珠海信濠
精工科技

椿本
鋳工

エヌシー
産業

SRI 
CITY

浦谷
商事

佐鳥
電機

宇都宮
螺子

TAIWAN 
DIHSHIANG 
ENTERPRISE

小松
精機
工作所

Yuan Yeah 
Enterprise

JIA JUNG 
AUTOMOTIVE

ハイ
タック

マルイ
工業

ミヤマ
工業
寺村
工業JL MAG 

RARE-
EARTH 
JAPAN

セントラル
硝子

ダイナ
カスト

米山金型
製作所

YANG LIGHT 
ENGINEERING

Shing Shing 
Long Industrial

アスク

Goldenconn 
Electronics 
Technology

CS-TECH

Jiangyin Haihong 
New Energy 
Technology

コイワイ

ウイツエンマン
ジャパン

吉則螺子
製作所

CHIENFU-TEC / 
China 
Fineblanking 
Technology / 
CHING BIN 
INDUSTRIAL / 
CHIPS 
INVESTMENT 
CASTING / 
ユニティ
トレーディング

旭鍍金

久保村
製作所

滝塚
製作所

名高
精工所

オー
アイ
テック

MAENI
（旧 松村鋼機）

桑原
鋳工

エヌエス
アドバンテック 石原

製作所

ANQ RU 
INDUSTRIAL

CONNECT

真辺
工業

ミヤマ
電器

サンワ
トレー
ディング

岐阜県 
企業誘致課ケム

ウォッチ 
Ucorp 森谷

真空

王子
ホールディングス

児玉
化学
工業

エア・
ウォーター・
マッハ

アクティブ・
リソースベッセル

パーツ
サプライ
センター

トヨタ
車体

ヤマシナ

髙畑不二
商事

天津三環楽喜
新材料

中越
合金
鋳工

PXP
アクロス
デザイン

ロード・
ジャパン・
インク

バン
テック

東成
エレクトロ
ビーム

SMTバイメタル・
ジャパン

HUBEI ZHONGTIAN 
MICA PRODUCTS

サン
コール

テクニカル
サポート

テュフ 
ライン
ランド 
ジャパン

電子
制御
国際

CASMT 
JAPAN 
Automation

葵
スプリング

ダイ
ナックス

ファイン
ツール・
ジャパン

日誠
イーティー
シー

関東
冶金
工業

住友
電気
工業

コアレス
モータ

西岡可鍛
工業

進工業

日本
パナトロ
ニック

日本
パリレン

RENATA 
MECHATRONICS

IMV

ナミテイ

生方
製作所

江崎
工業

ヘッセ・
メカトロニクス・
ジャパン

SMART 
Electronics

マルホ
発條
工業

インフィコン

SHANDONG 
GOLDENCELL 
ELECTRONICS 
TECHNOLOGY

津々巳
電機

グルーナ

エフ・
シー・
シー

UniMax 
Electronics

Carota

深圳市
北极大
子

科技

SHIN RUEI INTELLIGENT 
VEHICLE TECHNOLOGY

iCatch 
Technology

エスイーエス
アールエフアイディ
ソリューションズアジア

YURA 
TECH

レスポンス

熊本県
企業誘致
連絡協議会

AUTOEQUIPS 
Tech

キング
ステート

維冠
國際 德聿佳

工業

科学
情報
出版

サイバ
ネット
システム

リゴル
ジャパン

スミダ
コーポ
レーション

TAIWAN TRANSPORTATION VEHICLE 
MANUFACTURERS ASSOCIATION（TTVMA）

AIMMET 
INDUSTRIAL

Teeming 
Machineryフロー

サイエンス
ジャパン

Arcadyan 
Technology

ルビ
コン

モビ
テック SHENZHEN 

OTTOCAST 
SUPPLY CHAIN

EGNAS 
田宜創智

ZHEJIANG 
CHANGSHENG 
SLIDING 
BEARINGS 日本

アビオニクス

Global 
Media 
Industry 
Group

日立
ハイテク

咸瑞
科技

浙江磁達
電子科技マクニカ

日本
旭立科技 大同

特殊鋼

常州金康
精工機械

シェルパＪＸ
金属

GIANTEC 
SEMICONDUCTOR

日刊工業
コミュニ
ケーションズ

Aoshikang 
Technology

タカトリ阿波
製紙

セイコー
エプソン

Jentech 
Precision 
Industrial

日本
電気硝子

新エネルギー
新聞 インコム金声自動車

電気工業

深セン市
飛栄達
科技

ユラボ
ジャパン

Elring
Klinger

三井
金属
鉱業

北陸
電気
工業RICOS

イオン
テクノ
センター

3PEAK

Innoviz 
Technologies

行田
電線 エルテック

日本
ケイデンス・
デザイン・
システムズ社

プラクシディティ エックス ヘッドスプリング

WAYS1

コーピーナックイメージ
テクノロジー

ハイ
テック

ノイズ
研究所

JFE
テクノ
リサーチ

フィーチャ
ゼンリン
データ
コム

リプロライズ 
（Noffz）

ユアサ
システム
機器

Datatang
（Nexdata）

Location
Mind

小峰
無線電機

Deep
Route.aiCBC

ユカイ
工学

ライダ
テクノロジー

VLG 
TECHNOLOGY

TRIART

日本
シノプシス

マグナ・
インター
ナショナル・
ジャパン

アサヒ
通信 Winmate

bryka

Gevotai 
Technology

NIRA 
Dynamics

GARISAN 
INDUSTRIES

エイチ
シーエル・
ジャパン

業界紙
配布
コーナー

EVR 
Motors

InnerEye

Foretellix Arbe

Valens 
Semiconductor

AURORA 
LABS

Imagry

Lidwave

Tactile 
Mobility

Upstream 
Security

イートロン
テクノロジーズCOONTEC

D-TEG

ヨコオ

エフ・
イー・
ヴイ・
ジャパン

ミック
ウェア

DXC
テクノロジー・
ジャパン

シンアペックス

コスミック

松尾
ハンダ

太洋
電機
産業

ＳＩＪ
テクノロジ

ケイツー
Quadcept

イープロ
ニクス

エヌ・
シー・
ティ
セキ
テック

ミラック
光学

ハイメカ

エイチエスティ・
ビジョン

ＭＫ
エレクトロ
ニクス

ソアー
東英
ホール
ディングス

サクラ
クレパス

タナカ・
トレーディング

Ｊ－ＲＡＳ

古川
物産

三星
工業

プレシ
テック・
ジャパン

MSTECH

テスプロ

日本
レーザー

フォトロン

島津
製作所

MSA
ファクトリー

稲畑
産業

傳裕
企業

ステラ・
コーポレーション

コメットテクノロジーズ・ジャパン コメット・エックスレイ事業部

TAIWAN 
ZIONCOM 
TECHNOLOGY

平山
製作所

ポニー
工業

ファイン
テック

小坂
研究所スマート

ビジョン

ウイング
ビジョン

宇部情報
システム
本多電子

トムコ

武井
電機
工業

ミユキ
化成

東栄
電化
工業澁谷

工業クァンテック

アペックス

ラン
テクノロジー

チュー
リップ

大阪府

三菱
ガス
化学富岡市

妙義商工会

AOC
ジャパン

コシブ
精密

サン
テック

東京
電子
工業

台湾内
富電子

フォト
プレシジョン

Quod6

パイロット
コーポレーション

共栄
エンジニア
リング

Adaptsys 
Group

川島
製作所

ユナイテッド・
プレシジョン・
テクノロジーズ

FAシンカ
テクノロジー

中外炉
工業

内藤
電誠
工業

深圳市
江
接器

江阴市
輝龍電熱電器
サン
トレーディング

souco

ニ九
精密
機械
工業

Guangdong 
Huixin 
Electronics 
Technology

Jiangxi 
Dasen 
Technology

Guangdong 
TATSU Electronic 
Technology

岩本
モデル
製作所

ノリタケ

シンコー

金陽社

太華
工業

新菱

マイクロ
サポート

日本
精密
電子

AL TRANSFO 
TECHNOLOGY

AJジェスコ

イン
サイト

理化
工業

ウィンソ一ス
山東
泰和
科技

恆声
電子

精進
工業

DONGGUAN 
HUNDU 
ELECTRONIC

ABO 
ELECTRONICS
（SHENZHEN）

ハリマ
化成
グループ

GUANGZHOU XIANYI 
ELECTRONIC 
TECHNOLOGY

Doublecircle 
electronics 
Group of Bengbu

珠海市
金竹電子

SZ 
COMPONENTS

Hubei 
Zhongke 
Huaye New 
Material 
Technology

Sungmun 
Electronics

シチズン
ファイン
デバイス

システム
アドバンス

良達
科技

HORTECH

Suzhou 
Yusheng 
Electronic

サン
テクノロジー

Ningbo 
Hongwu 
Aviation 
Techology

SPL
（HONG 
KONG）

Jiangxi 
Huaersheng 
Technology

Depend 
Electronics

Suzhou 
KONIG 
Electronic 
Technology

SOUNDWELL ELECTRONIC PRODUCTS
（GUANGDONG）

OMO 
ELECTRONIC

DONGGUAN 
NANJING 
ELECTRONICS

燦達
電子
工業

AMAZING 
COOL 
TECHNOLOGY

EXCEL CELL 
ELECTRONIC ONCQUE

OPTO 
PLUS 
LED

仕燿

GENIE 
PRECISION 
MACHINING

Golden 
Loch Ind.

LAMIEUX 
PRODUCTS

CHAIN-MATE 
INDUSTRIAL

DAWNING 
PRECISION

TEEMA
HUBEI 
RUIYUAN 
ELECTRONIC

天立
電機
（寧波）

WEISHENG 
INDUSTRIAL

Changzhou 
Cre-Sound 
Electronics

Shenzhen 
Easy Quick 
Technology

Zhejiang 
KinTN 
Intelligent 
Equipment

Nantong XidianNew 
Materials lmport 
and Export

サトー
パーツGalaxy 

Semicon 
Group

Suzhou 
XiZ-Tech.

プリ
ウェイズ / 
Ｃ－ＩＮＫ

Hong Kong 
Fudong 
Technology

HORNG 
TERNG 
AUTOMATION

TAIWAN OASIS 
TECHNOLOGY

エス・
イー・
アール

WCON 
ELECTRONICS
（GUANGDONG）

ShenZhen 
Zhunyi 
Technology

ZHEJIANG 
CARDIFF 
CABLE

ジー
アクト

洛陽
プラス
チック

新南利
電線

松和
産業

金禄
電子
科技

UNIWELL 
ELECTRONIC

GUANGDONG 
NOVEL POLYMER 
TECHNOLOGY

WES Worldwide 
Expo Services 
（Shenzhen）

WES Worldwide 
Expo Services 
（Shenzhen）

WES Worldwide 
Expo Services 
（Shenzhen）

ShenZhen 
XunJieXing 
Technology

TRANSFER 
MULTISORT 
ELEKTRONIK

太陽鉱工 / 産業技術総合研究所 / 
東邦金属

浙江躍華
電訊

東芝ビジネス
エキスパート

日東
光器

業界紙
配布
コーナー

日本特殊陶業 / NTKセラミック

白土プリント
配線製作所

エース
テック
テクニカ
プラス

フジ
機工

群翊
工業

VTech 
Communications

伊原
電子工業

Guangdong Guanghua Sci-Tech

旭
サナック

サンミナー
SCI
システムズ・
ジャパン

岳石
電気

後藤
精機

シーメンス
EDAジャパン

神港
精機

日本
ボン
コート

山富
業界紙
配布
コーナー

松浪
硝子
工業

イチネン
製作所

プルス

シライ
電子
工業

東洋
リビング

エー
ビー
シー
商会

越後
札紙

全国三星
床工事業協会
田島
ルーフィング

クリーン
アンド
サイエンス

東洋
リント
フリー

アトミクス

MENOU

CBC

奥田
貿易

いけうち

兼松

日本省力
技術研究所

ちの
技研 ササキ

テック

JLCPCB

產台

ジャパン
ボー
ピクセル
Cominix

バンガード
システムズ

荒川
化学
工業

富士
電子

エフピー
実業

エクセル
デバイス

新潟県
企業局

東特
巻線
樋口
商会

二宮
システム

モルサン
ハヤト

レシップ
電子

アズビル
太信

ヤマキ
電気

プライムテック
エンジニアリング

Suzhou Hongxun 
Clean Technology

ELU 
TECHNOLOGY

ウェアラブル
コンピュータ
研究開発機構

大学・研究機関
イノベーション
エリア

エヌ・
ティー・
エス

ams-OSRAM Japan
インフィニ
テグラ

Hapbeat/東京科学大学 / 
東京大学 / 名古屋大学 / 
九州大学 / 神戸大学 / 
東北大学 / 
奈良先端科学技術
大学院大学 / 
奈良女子大学 / 
東京農工大学 / 
広島大学 / 
芝浦工業大学 / 
豊橋技術科学大学 / 
大阪大学

大学・研究機関
イノベーションエリア

ミツフジ

セーフィー

ブルサ
商工
会議所

スフィンクス・
テクノロジーズ

LOUNGELOUNGE

LOUNGE

LOUNGE

別処電線
製造所

ハシバ
モールド

LOUNGE LOUNGE

LOUNGE

LOUNGE

LOUNGE

LOUNGE

LOUNGE

LOUNGE

石原
産業 / 
富士
チタン
工業

業界紙
配布
コーナー

LOUNGE

Gichoビジネス
コミュニ
ケーションズ

LOUNGE

ＤＭカード
ジャパン

LOUNGE

LOUNGE

LOUNGE

LOUNGELOUNGE

業界紙
配布
コーナー

LOUNGE

LOUNGE

LOUNGE

LOUNGELOUNGE LOUNGE LOUNGE

LOUNGE

LOUNGE LOUNGE

LOUNGE

スリーエス
コーポレーション

トクヤマ

LOUNGE

LOUNGE

LOUNGE

WES Worldwide Expo 
Services （Shenzhen）

NTW

ADEKA

九州日東精工
LEENO工業

サーマ
プレシジョン

ムルチバック・
ジャパン

インターテック
販売
インターテック
エンジニアリング

アルメックス
テクノロジーズ

花王

松田
産業

ナミックス

石原
ケミカル

EEJA

日本
高純度化学

サカエ

ニホン
ハンダ

大和化成

テクニスコ

SETO 
ENGINEERING

キューリック 
アンド ソファ 
ジャパン

Indium of 
America
INDIUM

サンユレック
伊東
電機
工作所

アドウェルズ

サキ
コーポ
レーション

クリエイティブ
テクノロジー

イサハヤ
電子

西華産業

桜井
グラフィック
システムズ

新日産
ダイヤモンド
工業
鈴幸商事

安邦半導体
（国際）

英知
コーポレーション
セミクロン
ダンフォス

シーマ電子

オーク
製作所

共同
技研
化学

フェニテック
セミコンダクター

計測
エンジニアリング
システム

サンユー工業
スタンデックス
エレクトロニクス
ジャパン

富士電機

日本発条

エスディアイ・
エレクトロニクス・
ジャパン

デンケン アドバンス
コンポジット

三ツ星
ベルト

大日
精化
工業

カナデビア

日電
精密工業

第一実業

メルコセミコンダクタ
エンジニアリング

超音波工業

イングス
シナノ / 
ニチワ
工業 / 
日本
ミクロン

Shanxi 
Semisic 
Crystal

ヤマト
マテリアル

フジクラ
フジクラ
プリント
サーキット

丸文

FDK

SRA

ジャパン
メディア
システム

アイ
フォーカス

アバナード

パーツネット
北九州 / 
石川金属工業 / 
岡崎製作所 / 
戸畑製作所 / 
戸畑鉄工 / 
松本工業 / 
吉川工業
ファインテック

ウィーランド

日本
エンジニアリング
ruhlamat

藤倉
コンポジット

旭精機
工業

塚田
理研工業

三重県

岡谷鋼機 / 
浦谷
エンジニアリング

嗚呼いいものあるね。
長野県岡谷市 / 
エプテック / 
岡谷熱処理工業 / 
ニシキ精機 / 
ビープロ / 平出精密 / 
丸高製作所 / 
ミゾグチ

イーテック

エイチ
ワン

中野
スプリング

都筑
製作所

TAIWAN MOLD & DIE INDUSTRY ASSOCIATION（TMDIA）

兼松KGK

栃木県 / 
アイ・シイ・エス / 
オンワード技研 / 
鹿沼光商事 / 
技研精機 / 
クミ化成 / 
桑名商事 / 
竹沢精機 / 
タツミ / 
TANOI / 
湯原製作所

アサダ

ファソ
テック

ユニプレス

ウシオ
電機

カミナシ

岡山県
産業振興財団 / 
英田
エンジニアリング / 
カワムラ化工 / 
精密スプリング
製作所 / 
藤岡
エンジニアリング / 
ユアサ工機

横店
グループ
ジャパン

倉敷
化工

群馬県産業支援機構 / 
青木製作所 / 
浦和製作所 / 
L&Aデバイス / 
エルグ / 桐生明治 / 
群馬精工 / 光佐 / 
三恵技研工業 / 
ジュンコーポレイション / 
芹沢システムリサーチ / 
タカノ / 
吉田鉄工所

タイメック

Sinbo 
Precision 
Mechanical

日進
製作所 /
日進
ＰＲＥＶＯ

ジュピター
コーポ
レーション

PSW
軽金属豊田鉃工

品川
商工

日本
経済
新聞社 
デジタル
編成
ユニット

ストック
マーク

浅野

福島県
産業振興センター / 
会津工場 / アルス / 
飯田製作所 / 
ニッセイ / 
東成イービー東北 / 
ミヤタ / 明星電気 / 
リードテック

名古屋大学ナショナルコンポジットセンター  / 
大阪ガスケミカル / 佐久間特殊鋼 / ZACROS / スターライト工業 / 
住友化学 / 積水化成品工業 / フクビ化学工業

トピア

イリス

白石
カルシウム / 
宇部
マテリアルズ / 
近江
化学工業

大陽工業

大橋
製作所

Myway
プラス

ミツバ

日本
電磁
測器

野末商店マグプロスト

電子磁気
工業

モビリティー
プラス

オー・ジー
三工機器
サンコー
商事

マルカ

日本
ケミカル
工業

コスモ
計器

アメテック

東陽テクニカ

ベステック

NCネットワーク
ファクトリー / 
クライム・ワークス / 
大日光・
エンジニアリング

シーケービー / 
ゲーリング / 
コーレンス / 
ワフィオス

長野
オート
メーション

ニッキ
トライ
システム

サンユー
技研工業
一志精工

黒田精工

ファイン
スティール
エンジニア
リング

Wise Ally 
Holdings

富田電機

TDG 
HOLDING

エヌエスティ―

米国ウエスト
バージニア州 
経済開発省 / 
ダイヤモンド
エレクトリック
ホールディングス

フォーイン

AAC 
Technologies 
Holdings

ユニオン
合成

小田原
エンジニアリング

A2Mac1 
Japan

日本
抵抗器
製作所

ボルグワーナー

UPTEC

TOPPAN
トッパン
インフォ
メディア

創研光電

ワイ・エス・エス

ブィスペクト・
テク（浙江）

日本精機

日本
ベーカー
ヒューズ

格子
半導体

きもと

東和電気

デンカ

SHENZHEN JMTH 
ELECTRONICS 
TECHNOLOGY永旺

パナソニック
インダストリー

インスペック

タツタ
電線

富士
高分子工業
（FUJIPOLY）

東亜
電気工業

ミクロン
電気

工業技術
研究院

押野
電気
製作所

DONGGUAN
POLOMO
NEW MATERIALS
TECHNOLOGY
DEVELOPMENT

MCOTI 
Technology

GUANGDONG 
SUNTEK WIRE

日本
合成化工

日本
ガイシ

新電元
工業

日本AMD

MiTAC 
Digital 
Technology

レナス / 
RA 
Consulting / 
Kvaser / 
東海ソフト / 
穂高電子 / 
Mach 
Systems

シンキー

大和電機工業

トーヨーケム

ビザスク利昌
工業

関西
電子工業

深南 路

Anhui 
Hanhai 
New 
Material

STONKAM

エスペック

リズム

デルタ
電子

ＪＶＣ
ケンウッド

サン
電子
工業

SUPWAT

Neusoft 
Corporation

アドバン
テスト

両毛
システムズ

ローデ・
シュワルツ・
ジャパン

ボッシュ

日本タタ・
コンサルタンシー・
サービシズ

Hailo

丸紅情報
システムズ

Helm.ai

Littelfuse
ジャパンShanghai 

TOSUN 
Technology

横河計測
メトロン
技研

加賀FEI

日本品質
保証機構 / 
ディー
エスピー
リサーチ

フォーラム
エイト

セイコー
ソリューションズ

マップ
フォー

日立
ソリューションズ

日本
テレビ
放送網

アドバンスド・
データ・
コントロールズ

FPTジャパン
ホールディングス

パーソルクロス
テクノロジー

富士
経済・
富士
キメラ
総研

AM
（AM 
Telecom）

システナ

東日本
高速道路

日立
産業制御
ソリューションズ

アイティ
アクセス

L&T 
Technology 
Services

ホーソ・
テクノロジー

ポップ
コーンザー・
ジャパン

シーイーシー

NSW

ＤＴＳ
インサイト

イータス

ネクスト・
ワン

ベクトリクス・
ジャパン

ゼストロン
ジャパン

マルコム

ダイナテック
プラス

エンジニア
日本
スペリア社

スプレーイング
システムス
ジャパン

昭立
電気工業

二ホン
ゲンマ

弘輝

伯東

四会富仕
電子科技

マテリアル
応用電機

アルファー
デザイン

フジプリ
グループ

新生電子

サヤカ

サンエイ
テック

CKD
日機電装

TDK

東京
応化工業

ハイウィン

ネオ
テクノ
ジャパン

東洋精密工業

テスト
データ
システム

日本
バーンズ

ニコン

沖
エンジニアリング

レーザー
テック

SDK
OKins 
Electronics

日本電子

ヒュー
ブレイン

Wireless 
Power 
Transfer

レイエンス

ユー・エイチ・
システム

エンジニア
リング・ラボ

コスモピア
ハイテック

丸文カイジョー
澁谷工業

タカヤ

コメット
テクノロジーズ・
ジャパン 
コメット・
エクスロン
事業部

パーミ
ジャパン

エビデント

アロン社大塚化学
ユー・
エム・アイ

MSR
Bax

みやぎ高度電子機械産業
振興協議会 / 
アルプスアルパイン / 
ティ・ディ・シー / 
東和工業 / 
ナノテックヴァルト / 
堀尾製作所

豊実精工

ミクロ
技術
研究所セラテック

ジャパン

洛陽
化成

内橋
エス
テック

化繊
ノズル
製作所

ワイエイシイ
ガーター

微細加工工業会 / 
エリコンジャパン / 
エルグ / オーティス / 
協栄プリント技研 / 
狭山金型製作所 / 
タクセル / 
東海アヅミテクノ / 
ナガセインテグレックス / 
hakkai / ミクロ発條 / 
三井ハイテック / 
ワークス

セヨンテル
インベントリ

化研
テック

奥原
電気

Famecs 
Corporation

エイテック
テクトロン

デンオン
機器

Technol Tape
（Singapore）

エス
テック

東海理化
電機製作所

JIANGSU 
SUHANG 
ELECTRONICS

太陽
インキ
製造

三菱ケミカル

マックエイト
エイト工業

Quiksol 
Japan

東特塗料

オン
テック

WEYLAND 
ELECTRONICS 
GROUP

ファイン
ネクス

HJC 
Electronic 
HKハイケム

グローバル
ディスプレイ

日本板硝子

KCE 
Electronics

OKI
サーキット
テクノロジー

プラックス

HONORTECH 
INTERNATIONALKOA

アスカ
インデックス

JESAGI 
HANKOOK

YMT

奕
子

科技

日本
深聯電子

深圳市
景旺電子

シライ
電子工業

Preferred 
Robotics タカトリ

大連吉星
電子

双日プラネット
SHENGYI 
TECHNOLOGY

Shenzhen 
Bomin 
Electronics

伸光製作所
住友金属鉱山

上海山崎
電路板 / 
KEEP 
BEST PCB 
Assembly

日本
電気
硝子

太陽
パーツ

山栄
化学

アロー
テックス

ソルダー
コート

ピンク・
ジャパン
Nano
Wired

太伽

ナカリキッド
コントロール

シークス

デルタ
電子

三愛化成
商事

EDS

ニックス

ライオン
パワー

清和光学
製作所

蒲田工業

サカセ
化学工業

アユミ
工業

ハイデン
ハイン

石井
表記ブラストン

レイデント
工業原田産業

八洲産業

ナガオカ
製作所

ウエステック

山形
カシオ

ダイナトロン

セリア
コーポレーション

ブルックス
ジャパン

ニューリー・
土山

大分県
LSI
クラスタ―
形成
推進会議

日本トムソン

フェアリー
デバイセズ

ACTIA 
Japan

YKT

富士電機産業
（上海） / 

微 子

スピーダ

東京精密

Lam 
RESEARCH

レゾナック

ASMPT 
Japan

タムラ
製作所

キャディ

三菱電機

奥野
製薬工業

リーナー

三洋
貿易

日本
プラズマ
トリート

STANLEY 
Engineered 
Fastening / 
ポップリベット・
ファスナー

TOWA

とくしま
産業振興機構 / 
阿南工業
高等専門学校 / 
阿波スピンドル / 
SGIC / 中道鉄工 / 
西精工 / 
丸井産業 / 
ヨコタ
コーポレーション / 
ルックス電子

マークラインズ

NITTOKU

住友
ベークライト

釡屋電機 / 
エルナープリンテッド
サーキット / 
双信電機 / 
日通工
エレクトロニクス / 
松尾電機 / 
Global Brand 
Manufacture / 
Joyin / 
WALSIN TECHNOLOGY

東海
エレクトロ
ニクス

コーンズ 
テクノロジー
マイクロ
ウェーブ
ファクトリー

第一
実業

車王電子

財團法人
資訊工業
策進會

太陽社電気

地方独立
行政法人
東京都立産業
技術研究センター

テクノアクセル
ネットワークス / 
サイファイツイン / 
三笠 / Yu Vision / 
ワイヤレスカー

ひたちなか
テクノセンター / 
アイガ電子工業 / 
秋山精鋼 / 
朝日精密ゴム / 
茨城
プレイティング工業 / 
大塚セラミックス / 
カブトプラテク / 
KST / 弘和電材社 / 
コニックテクノ / 
幸手スプリング / 
新熱工業 / 
日本エクシード / 
日本ゲージ / 
橋本ブラシ製作所 / 
ハリガイ工業 / 
廣木精機製作所

福西
電機

カトーレック
アルティメイト
テクノロジィズ

江蘇賀鴻電子
江蘇耀鴻電子

日本
ミルテック

ジャパン
コーヨン

ペントロン
WIT

ティ
アール
アイ
ジャパン

サキ
コーポレーション

協立テスト
システム

ケーエルエー・
テンコール

レクザム

ミツトヨ

南陽

エバーライト
ジャパン

太洋テクノ
レックス

常州
銘賽
ロボット
科技

AXIS 
TECHNOLOGY

ディスコ

萩原
エンジニアリング / 
萩原テクノ
ソリューションズ / 
日本NI

コア
スタッフ

住友
電気
工業

ハイソル

キョウデン

Smith

CHIP IN 
STOCK 日本
SEMIKEY

ダイワ

弘輝テック

イエスイ
ジャパン

ミナミ

ジュッツ
ジャパン

ジャパン
ユニックス

オカノ
電機ダイシン

新明和工業アドバンテック

進和

アルファ
エレクトロニクス
進和
九州日昌

日本
オートマチック
マシン

Miraclean 
Technology

アイタック
インターナショナル
ジャパン

ニューロング
精密工業

テクノ
アルファ

JCU

上村工業

白光

イリス /
Schwartz / 
Schuler /
Andritz 
Soutec /
Shape 
Process 
Automation /
Stoeger 
Automation /
FELSS / 
QCision / 
Brockhaus /
VC Battery

ベリサーブ

ダウ・
ケミカル
日本/ 
ダウ・東レ

村田製作所

VicOne

東京
ウエルズ

武蔵
エンジニアリング

Fusion 
Trade 
Japan日本

シイエムケイ

テクノ
ホライゾン
アポロ精工

Jiangsu 
Bozhiwang 
Automation 
Equipment

オムロン
CKD

ヤマハ発動機
メイショウ
KnK
ヨクスル

Pwn2Own Automotive
サイバーセキュリティ 
チャレンジ 2025 会場

STマイクロ
エレクトロニクス

千住
金属工業
産業分析
センターSky

NTTデータ / 
NTTデータSBC / 
NTTデータMSE / 
NTTデータ
エンジニアリング
システムズ / 
NTTデータ
オートモビリジェンス
研究所 / 
NTTデータ 
ニューソン

福岡県中小企業振興センター / 
アウトソーシング
テクノロジー / 
アスカコーポレーション / 
ＯＰＩ / 九研 / 
九州プレシジョン / 
熊本精研工業 / 
坂田精密 / 
坂本電機製作所 / 
創世エンジニアリング / 
東フロコーポレーション / 
トーカロ / 
中島ターレット / 
日本コーティングセンター / 
日本ファインテック / 
ピーエムティー / 
平井精密工業 / 
豊光社 / マクセル / 
マブチ・エスアンドティー / 
室町ケミカル / リックス

上野精機
上野精機
長野

トーマスケーブル / 
HANNZ MOTROL / 
UniJet / 
AQLASER / 
CoreFlow Korea / 
CORRON / CREVIS / 
ENJET / Fastech / 
HANBAEK 
PRECISION / 
iiSM / KOMOTEK / 
NANOCORE / 
Nopion / 
RS Automation / 
WONST / XAVIS

日本
アルミット

第一実業 FUJI

事務局

次回 出展申込み 
カウンター

次回 出展申込み 
カウンター

VIPラウンジ

OVERSEAS VISITORS
LOUNGE

出展社専用
ラウンジ

VIP来場者専用
手荷物クローク

出
展
社
専
用
ラ
ウ
ン
ジ

出
展
社
専
用
ラ
ウ
ン
ジ

PREMIUM OVERSEAS
VIP VISITOR LOUNGE

飲
食
ラ
ウ
ン
ジ

VIPラウンジ

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
会
場

B

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
会
場

A

新製品・新技術セミナー
～New Tech Trend～ 会場

パワエレ
アカデミック
フォーラム

車載半導体フォーラム/
サイバーセキュリティフォーラム

モデルベース開発フォーラム会場
パーソルエクセルＨＲパートナーズ/
ニュートンワークス/Secondmind/
デジタルプロセス/
富士フイルムビジネスイノベーション/
PTCジャパン/ネクスティ エレクトロニクス/
パーソルクロステクノロジー/MCOR/
エクスモーション/中央図研/JAMBE

新製品・
新技術
セミナー
～New
Tech

Trend～
会場

新製品・
新技術
セミナー
～New 
Tech 

Trend～
会場

大学・研究機関
イノベーション
フォーラム会場

新製品・
新技術
セミナー
～New 
Tech 

Trend～
会場

Ｖ
Ｉ
Ｐ
ラ
ウ
ン
ジ

テ
レ
ワ
ー
ク
ラ
ウ
ン
ジ

VIPラウンジ

飲
食
ラ
ウ
ン
ジ

テレワーク
ラウンジ

中国最新EV
「NIO ET5」
分解展示

中国最新EV
BYD「Seagull」
実車展示

中国最新EV
「NIO ET5」
分解展示

東8ホール出入口

東7ホール出入口 東7ホール出入口

東3ホール出入口 東2ホール出入口 東1ホール出入口

東5ホール出入口 東4ホール出入口東6ホール出入口

南
展
示
棟
行
バ
ス
乗
り
場

2

3

1

微細加工 EXPO
第
15
回 エレクトロテスト ジャパン第

39
回 インターネプコン ジャパン第

39
回

総称： ネプコン ジャパン 2025

総称： ネプコン ジャパン 2025

電子部品・材料 EXPO
第
26
回プリント配線板 EXPO

第
26
回

総称： オートモーティブ ワールド 2025

EV・HV・FCV 技術展第
16
回

クルマのサステナブル 技術展第
1
回

会場案内図
2025年1月22日［水］～24日［金］ 東京ビッグサイト RX Japan株式会社会  期 会  場 主  催

半導体・センサ パッケージング展第
26
回

NEW!

観覧無料
世界的なクルマの
ハッキングコンテストを開催中
世界的なクルマの
ハッキングコンテストを開催中

会 場 : 東6ホール
小間番号 : E58-53

パワーデバイス＆モジュール EXPO
第
2
回 カーエレクトロニクス 技術展第

17
回SDV EXPO第

2
回 車載ソフトウェア開発展

ウェアラブル EXPO
第
11
回

ウェアラブル 開発 ・ 活用 展

凡 例

コンセント

トイレトイレ 売店 Wi-Fi ラウンジ

自動車部品&加工 EXPO
第
11
回コネクティッド・カー EXPO第

13
回

MaaS EXPO第
5
回

エレベーター

会場のバリアフリー設備
については、こちらから
ご確認いただけます。　　

AED

お目当ての会社の探し方 

スマホで出展社
検索サイトにアクセス

お目当ての会社を
検索して小間番号を確認

小間番号から案内図で
ブースの位置をお探しください

https://vicone.com/jp/pwn2own-automotive

詳細はこちら

Tesla
OEM

（自動車メーカー）

車載
インフォテインメント

（IVI） 
Tier-1サプライヤー

電気自動車の
充電器

Tier-1サプライヤー

オペレーティング
システム

世界中から集まったチームが、下記4領域のハッキングを競う！

裏面へ

　 展示棟
 会場案内図は
南

自動運転 EXPO第
8
回

新製品・新技術セミナー ～New Tech Trend～
の最新情報はこちら
申込不要。聴講を希望される方は、
直接会場へお越しください。

一部、事前申込制となります。 
聴講を希望される方は、
お申込みの上、会場へお越しください。
https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/conference.html

https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/conference/ex-presentation.html

その他カンファレンス・フォーラムの
最新情報はこちら

東展示棟

スマート工場 EXPO
第
9
回 A会場

南展示棟へ

来場登録はこちらをクリック（無料）

https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+zb8Vq5ocprCgO8qtKbIKSgG1if4JE7Uk&co=web-map
https://vicone.com/jp/pwn2own-automotive
https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/conference/ex-presentation.html?map
https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/conference.html?map


西3ホール
West Hall 3

南1ホール
South Hall 1

南2ホール
South Hall 2

南3ホール
South Hall 3

南4ホール
South Hall 4

西2ホール
West Hall 2

ゆりかもめ
東京ビッグサイト駅
Yurikamome
Tokyo Big Sight Sta.

りんかい線
国際展示場駅
Rinkai Line
Kokusai-tenjijo Sta.

至　豊洲駅
to Toyosu Sta.

至　新橋駅
to Shimbashi Sta.

会議棟
Conference Tower

西展示棟
West Exhibition Halls

南展示棟
South Exhibition Halls

TFTビル
TokyoFashionTown（TFT）Building

東1ホール
East Hall 1

東2ホール
East Hall 2

東3ホール
East Hall 3

東4ホール
East Hall 4

東5ホール
East Hall 5

東7ホール
East Hall 7

東展示棟
East Exhibition Halls

4F

1F

1F

4F

1F 2F

西4ホール
West Hall 4

西1ホール
West Hall 1

東6ホール
East Hall 6

東8ホール
East Hall 8

AUTO-K
10:00-11:10

FIW-K
15:00-16:10

AUTO-SDV3
12:30-14:00

AUTO-CN2
10:00-10:50

PWB-1
12:30-14:00

PWB-2
15:00-16:30

FIW-S1
10:00-11:10

SLE-K
10:00-11:10 

AUTO-SDVS1
15:00-16:10 

ISP-2
15:00-16:30

ガラスパッケージ基板における先端技術と今後の展望
Advanced technology and future prospects for Glass package substrates

3D System Scaling, Founder and President,　Venky Sundaram

Intel,Substrate Packaging TD, Intel Foundry, 
Principal Engineer and Director, Backend Area,　Gang Duan

Venky Sundaram, Founder and President, 3D System Scaling Inc.

Gang Duan, Principal Engineer and Director, Backend Area, Substrate Packaging TD, Intel Foundry, Intel Corp.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

カンファレンス会場A
CONFERENCE VENUE A

会議棟 CONFERENCE TOWER

カンファレンスプログラム
CONFERENCE VENUE OVERVIEW

変革する電子業界のトレンドを読み解く
Forecast of the Transforming Electronics Industry

進化する車載パワーデバイス！
リーディングカンパニーの最新技術
Power Devices for Automotive Applications: Latest Technologies of Leading Companies

NEPCON-S1

10:00-11:10

PDM-S1

15:00-16:10

カンファレンス会場B
CONFERENCE VENUE B

データ活用で社員を守る！ウェアラブルデバイスが
切り拓く次世代の健康経営支援
Next-Generation Health Support Enabled by Wearable Devices

WEA-K

10:00-11:10

【特別対談】SDV時代に、新たなUX、サービスモデル、
収益を生み出すために必要なことは？
[Special Discussion] UX and Service & Business Models with SDVs

AI、生成AIで製造現場はどう変わったか？最新事例を学ぶ
How Has Generative AI and AI Transformed the Manufacturing Industry?

ホンダのリソースサーキュレーションと
サステナブルマテリアル技術
Honda's Resource Circulation and Sustainable Materials Technology

日本と世界の最新チップレット技術
車載半導体はどう進化するか
The Latest Chiplet Technologies in Japan and Around the World
-- How Will In-vehicle Semiconductors Evolve?

【事例紹介】工場の脱炭素化に向けた製造業の挑戦
<Case Study> Challenges to Decarbonise Factories

IoTキーデバイスであるスマートフォンの
最新市場/技術動向
Latest Market Technology Trend for Smartphones as Key IoT Device

半導体パッケージ、サブストレート、
マザーボードの最新技術
Latest Technology in Semiconductor Package, Package substrate and Main Board.

2024年問題を乗り越える！
人手不足対策と物流効率化事例に迫る
[Case Studies] Solution for Labor-shortage Problem 

SDV開発における発想の転換の必要性
SDV Development: Mindset Shift is the Key

INTERNATIONAL
CONFERENCE HALL

国際
会議場

7F

レセプション
ホール

RECEPTION HALL

A

1F

レセプション
ホール

RECEPTION HALL

B

1F

606
6F

1月22日［水］
Jan.22［Wed.］

高齢化社会におけるモビリティの価値創造
Mobility in an Aging Society

AUTO-MS1

12:30-13:40

ジェネクスト（株） 代表取締役　笠原 一

マツダ（株） R&D戦略企画本部 開発戦略企画部 主査　栃岡 孝宏
Hajime Kasahara, Chief Executive Officer, GENEXT Co., Ltd.

Takahiro Tochioka, Program Manager, Development Strategy Planning Dept., R&D Strategy Planning Div., Mazda Motor Corp.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

注目の中工程における最新の重要技術や取組みを紹介
Key Technologies and Initiatives in "Mid-End" Process

NEPCON-S2

12:30-13:40

ラムリサーチ Panel Product Line WETS Sr. Director, Head of Biz Develop　Frank Su

AGC(株) 電子カンパニー ASPプロジェクト 技術開発グループ マネージャー　佐竹 昇

AGC(株) 電子カンパニー ASPプロジェクト TG1グループ 開発推進チーム マネージャー　尤 ジョアン

Frank Su, Sr. Director, Head of Biz Develop, Panel Product Line, Lam Research Corp.

Noboru Satake, Manager, Product Design, Technology Development Advanced Semiconductor Packaging Group Electronics Company, AGC Inc.

Joanne Yu, Manager, Advanced Semiconductor Packaging Group, Electronics Company, AGC Inc.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

エンド・ツー・エンド・モデルがもたらす
自動運転のパラダイムシフト
The Autonomous Driving Paradigm Shift: Empowered by End-to-End Model

AUTO-SDV6

15:00-15:50
AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

FIW-S2
12:30-13:40

AIで進むロボットの知能化。共に働く未来と社会実装への挑戦
Robot Intelligence Advancing with AI
-The Future of Working Together and the Challenge of Social Implementation-

（株）デンソー 研究開発センター 執行幹部　成迫 剛志
京セラ（株） ロボティクス事業部 副事業部長　可児 守

Takeshi Narisako, Senior Director, Research & Development Center, DENSO Corp.

Mamoru Kani, Deputy General Manager, Robotics Div., KYOCERA Corp.

ISP-1
12:30-14:00

AIのさらなる進化に必要不可欠な
パッケージング技術の最前線
Advanced Packaging Technology Essential for the Further Evolution of AI

Qualcomm Technologies セントラル・ハードウェア・システムズ
エンジニアリング・シニア・ディレクター　Yang Zhang

Samsung Electronics テスト＆システムパッケージ開発チーム 部長　Jeongho Lee
Yang Zhang, Senior Director of Engineering, Central Hardware Systems, Qualcomm Technologies Inc.

Jeongho Lee, Director, Package Development Team in Test & System Package, Samsung Electronics Co., Ltd.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

ルネサスエレクトロニクス（株） ハイパフォーマンスコンピューティングプロダクトグループ
HPC SoCソフトウエアイネーブルメント部 シニアダイレクター　宗像 尚郎

本田技研工業（株） SDV事業開発統括部 デジタルコックピット開発部
インフォテイメントソフトウェアプラットフォーム開発課 チーフアーキテクト　日下部 雄一

Hisao Munakata, Senior Director, SoC Software Enablement Dept., HPC SoC Business Div., High Performance Computing Product Group, Renesas Electronics Corp.

Yuichi Kusakabe, Chief Architect, SDV Business Development Unit Digital Cockpit Development Div., Infotainment Software Platform Development Dept., Honda Motor Co., Ltd.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

DeepRoute.ai, CEO,　Maxwell Zhou
Maxwell Zhou, CEO, DeepRoute.ai

（株）産業タイムズ社 取締役 会長　泉谷 渉
Wataru Izumiya, Chairman Senior Staff Writer, Sangyo Times, Inc.

（株）デンソー エレクトリフィケーション機器技術3部 部長　高橋 幸宏

STマイクロエレクトロニクス（株） 部長　芳尾 桂
Yukihiro Takahashi, Director, Electrification Components Eng.Div.3, DENSO Corp.

Katsura Yoshio, Senior manager, STMicroelectronics K.K.

経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 課長　橋本 泰輔

（株）NTTPC コミュニケーションズ サービスクリエーション本部 担当部長　古田 健
Taisuke Hashimoto, Director, Commerce and Service Industry Policy Group Healthcare Industries Div., Ministry of Economy, Trade and Industry 

Ken Furuta, Director, Service Creation Div., NTT PC Communications Inc.

日産自動車（株） フェロー 電子・メカトロニクス・電動システム技術　佐々木 徹夫
パナソニック オートモーティブシステムズ（株） 代表取締役 副社長執行役員 CTO
BTCイノベーション担当 サイバーセキュリティ担当 知的財産担当　水山 正重

デロイト トーマツ コンサルティング（同） 執行役員 パートナー ビジネス ストラテジー プラクティス・リーダー　周 磊

Tetsuo Sasaki, Fellow, Nissan Motor Co., Ltd.

Masashige Mizuyama, Representative Director, Executive Vice President, CTO, BTC Innovation, Cyber Security, Intellectual Property, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.

Lei Zhou, Business Strategy Practice Leader, Partner, Deloitte Tohmatsu Consulting LLC

日産自動車（株） 常務執行役員 車両生産技術開発本部担当　平田 禎治
BOSCH（株） デジタルソリューション＆サービス部門 ビジネスデベロップメント アジアパシフィック部 マネージャー　赤堀 勝義

Teiji Hirata, Corporate Vice President, Vehicle Production Engineering and Development Div., Nissan Motor Co., Ltd.

Masayoshi Akabori, Manager, Digital solution & Service, AP Business Development, Bosch Corp.

（株）本田技術研究所 材料研究センター リジェネラティブ材料研究室
サスティナブル材料BL マネージャー チーフエンジニア　藤本 雅昭

Masaaki Fujimoto, Manager Chief Engineer, Sustainable Material Dept. Regenerative Material Research Div. Material Research Center, Honda R&D Co., Ltd.

Rapidus（株） 3Dアセンブリ本部 専務執行役員 3Dアセンブリ本部長　折井 靖光

AMD, Adaptive and Embedded Computing Group, Core Markets Group,
Automotive Head of APAC and North America Product Marketing, Automotive ADAS, Rehan Tahir

Yasumitsu Orii, Senior Managing Executive Officer, Head of 3D Assembly Div., 3D Assembly Div., Rapidus Corp.

Rehan Tahir, Head of APAC and North America Product Marketing, Automotive ADAS, Adaptive and Embedded Computing Group, Core Markets Group, Automotive, Advanced Micro Devices Inc.

AGC（株） 建築ガラス アジアカンパニー 持続的経営基盤構築グループ グループリーダー　長尾 祥浩
富士電機（株） 情報ソリューション事業部 システム開発部部長 兼 中国戦略室室長　白井 英登

Yoshihiro Nagao, Group Leader, Architectural Glass Asia Pacific Company Sustainable Management Initiatives Group, AGC Inc.

Hideto Shirai, Senior Manager, Industry Business Group Information Solution Div., Fuji Electric Co., Ltd.

セミコンサルト 代表　上田 弘孝
みずほ証券（株） エクイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ／シニアアナリスト　中根 康夫

Hirotaka Ueda, Representative, SemiConsult 

Yasuo Nakane, Global Head of Technology Research/Senior Analyst, Equity Research Dept., Mizuho Securities Co., Ltd.

ルネサスエレクトロニクス（株） シニアマネージャー　佃 龍明
（株）メイコー 技術マーケティング企画室 室長　戸田 光昭

Tatsuaki Tsukuda, Senior Manager, Renesas Electronics Corp.

Mitsuaki Toda, General Manager, Technology Research and Analytics Office, Meiko Electronics Co., Ltd.

サントリーホールディングス（株） サプライチェーン本部
イノベーション・開発本部 サステナブル開発部 部長　中村 繁

（株）ローランド・ベルガー パートナー　小野塚 征志
Shigeru Nakamura, Senior General Manager, SC Sustainability Development Department SC Innovation and Development Division Supply Chain Division, Suntory Holdings Ltd.

Masashi Onozuka, Partner, Roland Berger Ltd.

※1 カンファレンスのお申込みとは別に、事前に展示会の来場登録が必要です。来場登録後にメールにて届く「来場者バッジ」をカラー印刷して当日必ずご持参ください。
※2 カンファレンス申込後に届く申込完了メールより受講券をダウンロードし、当日カンファレンス受付で提示してください。（印刷・スマホ上での掲示、どちらでも可）

●敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
●テキスト（講演資料）の配付はございません。
●カンファレンスの録音、写真･動画撮影などは一切禁止させていただきます。

＜注意事項＞
●カンファレンス受講に必要な持ち物は2点です。
①展示会場入場に必要な来場者バッジ※1

②カンファレンス受講に必要な受講券※2

注意事項 Caution

● Please be at the venue ahead of time to avoid congestion.
● Recording and photography are strictly prohibited.
● Speakers and programs are subject to change.
● Textbooks of Keynote/Special Sessions are not available.

＜ Caution ＞
● You have to prepare the following items for attending conference.
1. Visitor Badge for entering exhibition
*Please register beforehand. A confirmation e-mail with visitor badge will be sent to the e-mail you registered. Download and 
print out(in color) the visitor badge in advance and bring it with you to the exhibition. 

2. Conference Ticket
*An e-mail with conference ticket attached will be sent to your email. Show the conference ticket (print-out or show it on 
phone) at the reception of conference venue.

ACCESS MY PAGE FROM HEREACCESS MY PAGE FROM HERE REGISTER NEW SESSION FROM HERE

マイページは
こちらから

新規申込は
こちらから

https://biz.q-pass.jp/f/10245/inw_tokyo_conference25/mypage/top
https://biz.q-pass.jp/f/10245/inw_tokyo_conference25


西3ホール
West Hall 3

南1ホール
South Hall 1

南2ホール
South Hall 2

南3ホール
South Hall 3

南4ホール
South Hall 4

西2ホール
West Hall 2

ゆりかもめ
東京ビッグサイト駅
Yurikamome
Tokyo Big Sight Sta.

りんかい線
国際展示場駅
Rinkai Line
Kokusai-tenjijo Sta.

至　豊洲駅
to Toyosu Sta.

至　新橋駅
to Shimbashi Sta.

会議棟
Conference Tower

西展示棟
West Exhibition Halls

南展示棟
South Exhibition Halls

TFTビル
TokyoFashionTown（TFT）Building

東1ホール
East Hall 1

東2ホール
East Hall 2

東3ホール
East Hall 3

東4ホール
East Hall 4

東5ホール
East Hall 5

東7ホール
East Hall 7

東展示棟
East Exhibition Halls

4F

1F

1F

4F

1F 2F

西4ホール
West Hall 4

西1ホール
West Hall 1

東6ホール
East Hall 6

東8ホール
East Hall 8

名古屋大学 未来材料・システム研究所 未来エレクトロニクス集積研究センター 教授　山本 真義

（株）日立製作所 研究開発グループ 主管研究長　中津 欣也
Masayoshi Yamamoto, Professor, Power Electronics Laboratory, Nagoya University 

Kinya Nakatsu, Distinguished Researcher, Research & Development Gr., Hitachi Ltd.

AUTO-EVS1

12:30-13:40

PDM-S2

15:00-16:10

AUTO-CN3
10:00-11:30

PWB-3
10:00-11:30

ISP-4
15:00-16:30

AUTO-MS2
10:00-11:10

FIW-S4
12:30-13:40

NEPCON-K
12:30-13:40

SLE-S1
13:00-13:40

カンファレンス会場A
CONFERENCE VENUE A

会議棟 CONFERENCE TOWER

マルチパスウェイ戦略の鍵となる技術
Key Technologies for "Multi-pathway" Approach

パワーデバイス サミット
～パワーデバイスの現状と展望を徹底討論～
Power Device Summit: Panel Discussions on the Current Situation and Future Outlook of Power Devices

カンファレンス会場B
CONFERENCE VENUE B

次世代ウェアラブルの誕生秘話！
デバイス開発の最前線を追う
Forefront of Wearable Device Development：The Inside Story of Next-Generation Wearables

WEA-S1

12:30-13:40

CONFERENCE VENUE OVERVIEW

1月23日［木］
Jan.23［Thu.］

カンファレンスプログラム

サステナブルなロジスティクスの構築を目指して
～オルビス流DX推進の取組み～
Aiming to Build Sustainable Logistics ORBIS-style DX Promotion Initiatives

車体のカーボンニュートラルに向けた新技術
New Technology to Achieve Carbon Neutrality in Vehicle Body Production

実用化が見えてきたガラスサブストレートの
必要性、課題、世界動向について語る
Glass Substrates are Beginning to Be Put to Practical Use. Talk About Needs, Challenges and Global Trends

世界のMaaS事例
～中国のロボタクシーや無人運転サービス社会を学ぶ～
[Case Studies] Overseas MaaS -Robotaxis in China and Driverless Mobility Service-

中小企業のGXどう進める？
政府の取り組みと事例を紹介
Green Transformation of SMEs: Government's Initiatives and Case Study

半導体における最新技術戦略と展望とは
Latest Technology Strategies and Future Outlook in Semiconductors

圧倒的な低消費電力化で
半導体プレイヤーを変える光電融合技術
Optoelectronics -Ultra-low Power Consumption is a Game Changer for Semiconductors-
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NEPCON-S3

10:00-11:10
AI は産業をいかに変革するか
～ 要素技術から未来の姿まで徹底解説 ～
How AI is Transforming Industries -Explanation from Underlying Technologies to Future Prospects-

富士通（株） 富士通研究所 人工知能研究所 所長　園田 俊浩

NTTコミュニケーションズ（株） イノベーションセンター エバンジェリスト　島田 健一郎
Toshihiro Sonoda, Head of Artificial Intelligence, Artificial Intelligence Lab. Fujitsu Research, Fujitsu Ltd.

Kenichiro Shimada, evangelist, NTT Communications Corp.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AUTO-EV3

10:00-11:30
2027年のxEVに求められる
電気駆動システム（e-Axle）の技術潮流と
そのシステムインパクト
Technical Trend and System Impact of Electric Drive Power Trains (e-Axle) for xEV in 2027

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

ISP-3
10:00-11:30

次世代半導体パッケージにおける最先端実装技術動向
Leading Trend in Mounting Technology for Next Generation Semiconductor Package

（株）レゾナック エレクトロニクス事業本部
パッケージングソリューションセンター センター長　畠山 恵一

TSMCジャパン3DIC研究開発センター（株） プロセスインタラクション部門 テクニカルマネージャー　安原 隆太郎
Keiichi Hatakeyama, Head of Packaging Solution Center, Electronics Business HQ. Packaging Solution Center, Resonac Corp.

Ryutaro Yasuhara, Technical Manager, Process Interaction Department, TSMC Japan 3DIC R&D Center Inc.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AUTO-SDV4
12:30-14:00

SDVの次世代技術ロードマップと統合ECU開発
Next-gen. Technology Roadmap for SDV and Integrated ECU Development

トヨタ自動車（株） デジタルソフト開発センター
ソフトウェアPF開発 チーフプロジェクトリーダー　今井 孝志

（株）デンソー 上席執行幹部 Chief Software Officer(CSwO) ソフトウェア統括部長 ソフトウェア改革統括室長　林田 篤
Takashi Imai, Chief Project Leader, Software Platform Development, Software Development Center, Toyota Motor Corp.

Atsushi Hayashida, Chief Software Officer(CSwO), Head of Software Function Unit General Manager, Executive Officer, DENSO Corp.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

FIW-S3
10:00-10:40

社会実装における
ヒューマノイドロボットの無限の可能性
Infinite Possibilities of Humanoid Robots in Social Implementation

Boston Dynamics Inc., Chief Strategy Officer,　marc theermann

marc theermann, Chief Strategy Officer, Boston Dynamics Inc.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

FIW-S5
15:00-15:40

バーチャルファクトリーの価値を考える
Considering the Value of Virtual Factories

エヌビディア（同） シニア・ビジネスデベロップメント・マネージャー (RTX/Omniverse)　中嶋 雅浩
Masahiro Nakashima, Senior Business Development Manager, RTX/Omniverse, NVIDIA Corporation

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AUTO-CNS1
15:00-16:10

自動車の資源循環モデルの確立と最新技術開発
Ecosystems and the Latest Sustainable Technologies for Circular Economy

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

環境省 環境再生・資源循環局 総務課
資源循環ビジネス推進室 資源循環ビジネス推進室長　河田 陽平

THE DOW CHEMICAL COMPANY, Mobility Science, Technical Director,　John McKeen
Yohei Kawada, Director, Office for Resource Circulation Business Promotion, Office for Resource Circulation Business Promotion, Ministry of the Environment 

John McKeen, Technical Director, Mobility Science, THE DOW CHEMICAL COMPANY 

トヨタ自動車（株） パワートレーンカンパニー プレジデント　上原 隆史

マツダ（株） 取締役専務執行役員兼CTO　廣瀬 一郎
Takashi Uehara, President, Locally initiated carbon neutrality by diversifying fuels and powertrains, Toyota Motor Corp.

Ichiro HIrose, Director, Senior Managing Executive Officer and CTO, Mazda Motor Corp.

（株）現代文化研究所 調査・研究本部第3領域リーダー 上席主任研究員　八杉 理
（一財）計量計画研究所／神戸大学 研究本部 理事 兼 企画戦略部長 博士（工学） 客員教授　牧村 和彦

Osamu Yasugi, Principal Researcher, Research and study division #3, GENDAI Mobility Research 

Kazuhiko Makimura, Vice President, Executive Director, Dr. Eng., Kobe University Visiting Professor, The Institute of Behavioral Sciences 

PWB-4
15:00-16:30

次世代パッケージ基板技術の最前線
Cutting-edge Technologies in Next-generation Package Substrates

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

（国研）産業技術総合研究所 主任研究員　乗木 暁博
（株）レゾナック PhotecグループPKG用新製品開発チームリーダー　吉原 謙介

味の素（株） バイオ＆ファインケミカル事業本部 マテリアル＆テクノロジーソリューション研究所
ライフサポートソリューション開発研究室 電子材料グループ 主席研究員　本間 達也

Akihiro Noriki, Senior Researcher, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 

Kensuke Yoshihara, Photosensitive dry film Group Dry Film R&D Team Manager, Resonac Corp.

Tatsuya Homma, Principal Researcher, Electronic Materials Group,
Life-support Solutions Development Section, Material & Technology Solutions Labs., Research Institute For Bioscience Products & Fine Chemicals, Ajinomoto Co., Inc.

インフィニオン テクノロジーズ ジャパン（株） インダストリアル＆インフラストラクチャー事業本部 事業本部長　加藤 毅

東芝デバイス&ストレージ（株） 半導体事業部 シニアフェロー　川口 雄介

富士電機（株） 半導体事業本部 開発統括部 統括部長　大西 泰彦

三菱電機（株） 半導体・デバイス事業本部 プリンシパル・エキスパート　安田 幸央

ローム（株） パワーデバイス事業本部 アプリケーション戦略室 アソシエイトフェロー（エメリタス）　喜多川 聖也

名古屋大学 未来材料・システム研究所 未来エレクトロニクス集積研究センター 教授　山本 真義

Takeshi Kato, Regional Segment Head, Industrial & Infrastructure Segment Japan, Infineon Technologies Japan K.K.

Yusuke Kawaguchi, Senior Fellow, Semiconductor Div., Toshiba Electronic Devices & Storage Corp.

Yasuhiko Oonishi, General Manager, Development Division, FUJI ELECTRIC Co., Ltd.

Yukio Yasuda, Principal Expert, Semiconductor&Device Group, Mitsubishi Electric Corp.

Seiya Kitagawa, Emerit(a/us) Associate Fellow, Application Strategy Dept. Power Devices BU, ROHM Co., Ltd.

Masayoshi Yamamoto, Professor, Power Electronics Laboratory, Nagoya University

サントリーグローバルイノベーションセンター（株） 特任上席研究員　水谷 治央

（株）Shiftall 代表取締役CEO　岩佐 琢磨
Haruo Mizutani, Senior Project Researcher, Suntory Global Innovation Center Ltd.

Takuma Iwasa, Representative Director and CEO, Shiftall Inc.

オルビス（株） SCM部 ロジスティクス管理グループ グループマネジャー　柳田 和宏
Kazuhiro Yanagida, Logistics Team Manager, Supply Chain Management Div., ORBIS Inc.

東京製鐵（株） グリーンEV鋼板事業推進室 プロジェクト上級エキスパート　中西 栄三郎
スズキ（株） 環境・材料・生産技術開発部 基礎・先行技術開発課 課長　古川 健一

Eizaburou Nakanishi, Project Senior Expert, GREEN EV STEEL TEAM, Tokyo Steel Ltd.

Kenichi Furukawa, Dept. Manager, Environment, Material & Manufacturing Engineering Development Div. Basic & Advanced Technology Development, Suzuki Motor Corp.

よこはま高度実装技術コンソーシアム 理事　八甫谷 明彦
インターコネクション・テクノロジーズ（株） 代表取締役　宇都宮 久修

Akihiko Happoya, Director, Yokohama Advanced Packaging Technology Consortium 

Henry Utsunomiya, President, Interconnection Technologies, Inc.

経済産業省 GXグループ GX推進企画室長　荻野 洋平
日崎工業（株） 代表取締役 セールスグループ マネージャー　三瓶 修

Yohei Ogino, Director, GX Planning and Promotion Office, GX group, Ministry of Economy, Trade and Industry 

Osamu Sampei, CEO SalesGroupManager,   HIZAKI Kougyo Co., Ltd.

（国研）産業技術総合研究所 プラットフォームフォトニクス研究センター 研究センター長　並木 周
古河電気工業（株） フォトニクス研究所 光電融合技術開発部 先端実装技術開発課 課長 主席研究員　長島 和哉

Shu Namiki, Research Director, Platform Photonics Research Center, AIST

Kazuya Nagashima, Manager Principal Researcher, Photonics Lab. Photonics-Electronics Convergence Dept. Advanced Packaging Section, Furukawa Electric Co., Ltd.

SLE-S2
15:00-16:30

M＆Aは人手不足の運輸業を救うのか？成功事例から学ぶ
Can M&A Solve the Labor Shortage in the Transportation Industry? Lessons from Successful Cases

フジホールディングス（株） マーケティング部 部長 執行役員　川上 泰生
静岡トランスポート（株） 執行役員　増田 和幸

関東トラック整備（株） 執行役員 統括部長　中村 雅美
関東トラック整備（株） 工場長　相川 智行
讀賣テレビ放送（株） 解説委員　指宿 文

Yasuo Kawakami, Executive Officer, Marketing Dept., Fuji Holdings Co., Ltd.

Kazuyuki Masuda, Executive Officer, Shizuoka Transport Co., Ltd

Masami Nakamura, Chief Executive Officer, Kanto Truck Maintenance Co.

Tomoyuki Aikawa, Factory Manager, Kanto Truck Maintenance Co.

Aya Ibusuki, commentary committee, YOMIURI TELECASTING Corp.

SK hynix Inc., HBM Design Dept., Director,　Hyunwoo Kim
Amkor Technology Korea, Inc.,

R&D, VP Fellow, Product Dept. Group Manager,　WonChul Do

Hyunwoo Kim, Director, HBM Design Dept., SK hynix Inc.

WonChul Do, VP Fellow, Product Dept. Group Manager, R&D, Amkor Technology Korea, Inc.

※1 カンファレンスのお申込みとは別に、事前に展示会の来場登録が必要です。来場登録後にメールにて届く「来場者バッジ」をカラー印刷して当日必ずご持参ください。
※2 カンファレンス申込後に届く申込完了メールより受講券をダウンロードし、当日カンファレンス受付で提示してください。（印刷・スマホ上での掲示、どちらでも可）

●敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
●テキスト（講演資料）の配付はございません。
●カンファレンスの録音、写真･動画撮影などは一切禁止させていただきます。

＜注意事項＞
●カンファレンス受講に必要な持ち物は2点です。
①展示会場入場に必要な来場者バッジ※1

②カンファレンス受講に必要な受講券※2

注意事項 Caution

● Please be at the venue ahead of time to avoid congestion.
● Recording and photography are strictly prohibited.
● Speakers and programs are subject to change.
● Textbooks of Keynote/Special Sessions are not available.

＜ Caution ＞
● You have to prepare the following items for attending conference.
1. Visitor Badge for entering exhibition
*Please register beforehand. A confirmation e-mail with visitor badge will be sent to the e-mail you registered. Download and 
print out(in color) the visitor badge in advance and bring it with you to the exhibition. 

2. Conference Ticket
*An e-mail with conference ticket attached will be sent to your email. Show the conference ticket (print-out or show it on 
phone) at the reception of conference venue.
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WEA-S2

10:00-11:10

ISP-6
12:30-14:00

FIW-C
14:00-16:00

完全
招待制

カンファレンス会場A
CONFERENCE VENUE A

会議棟 CONFERENCE TOWER

はんだ最前線！国際規格と先端技術の最新動向
The Frontline of Soldering: Latest Trends in International Standards and Advanced Technologies

ソフトウェアファーストが生み出す
新たなモビリティの価値
The New Value of Mobility Created by Software-first

カーボンニュートラルを実現する
パワーデバイス技術とは
Power Devices which Help to Achieve Carbon Neutrality

NEPCON-S4

10:00-11:10

AUTO-SDVS2

12:30-13:40

PDM-S3

15:00-16:10

カンファレンス会場B
CONFERENCE VENUE B

進化する建設現場！ウェアラブル導入で生まれた
建設現場革新の実例と成果
Case Study: Innovations in Construction Sites Driven by Wearable Devices

サーキュラーエコノミーを実現する
自動車のアルミニウムリサイクル技術
Recycling Technologies of Automotive Aluminum Parts for Circular Economy

SDV実現に向けた開発効率化へのアプローチとは？
Increasing Development Efficiency to Realise SDVs

AUTO-CN4

12:30-14:00

AUTO-SDV5

15:00-15:50

CONFERENCE VENUE OVERVIEW

カンファレンスプログラム

次世代パワーデバイスと
先端パワエレモジュールの世界
World of Next Generation Power Devices and Advanced Power Electronics Modules

生成AIがもたらす製造現場の変革
Generative AI Will Transform the Manufacturing Workplace

1月24日［金］
Jan.24［Fri.］

レセプション
ホール

RECEPTION HALL

A

1F

レセプション
ホール

RECEPTION HALL

B

1F

FIW-S7
15:00-15:40

5Gによる工場のDX化推進
Promotion of Factory DX Utilizing 5G

（株）NTTドコモ Chief Standardization Officer　中村 武宏
Takehiro Nakamura, Chief Standardization Officer, NTT DOCOMO Inc.

PWB-5
10:00-11:30

パワーデバイスの活用に向けた
パッケージング技術と部品内蔵基板技術
Semiconductor Packaging and Embedding PCB technology to Utilize Power Devices.

古河電気工業（株） AT・機能樹脂製品事業部門
高機能製品開発プロジェクトチーム 新製品企画1課 課長　石黒 邦彦

Schweizer Electronic AG, Chief Technology Officer,　Thomas Gottwald
Kunihiko Ishiguro, Manager, Innovative Products Development Project Team, Market Development Section1, Furukawa Electric Co., Ltd.

Thomas Gottwald, Chief Technology Officer, Schweizer Electronic AG 

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available
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AI同時通訳システム対象講演
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AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

FIW-S6
10:00-11:10

SLE-S3
15:00-16:10

AUTO-EV4
12:30-14:00

見える化でカーボンニュートラル！
スコープ3を見据えた取り組み
Carbon Neutral Manufacturing by Visualization, with Scope 3 in Mind

サステナブルでグリーンな物流を実現！
先進的な取り組みから学ぶ
To Achieve Sustainable Logistics!  -Learn from Latest Case Studies-

次世代モータ開発
～環境、調達リスクの2大課題解決へ～ 
Next-Gen. Motor Development -- To Overcome Environmental & Procurement Risks

アスエネ（株） Co-Founder 取締役 COO　岩田 圭弘
（株）NTTデータ コンサルティング事業本部 サステナビリティサービス＆ストラテジー推進室 統括室長　南田 晋作

ENEOSホールディングス（株）／ENEOS（株） カーボンニュートラル戦略部 部長　長島 拓司

Yoshihiro Iwata, Co-Founder, COO, Asuene Inc.

Shinsaku Minamida, Senior Head of Sustainability Services & Strategy Office Consulting Sector, NTT DATA Inc.

Takushi Nagashima, General Manager, Carbon Neutral Strategy Dept., ENEOS Holdings, Inc. and ENEOS Co.

（株）プロテリアル 磁性材料事業部 主管技師　西内 武司
（株）ヴァレオジャパン パワーディビジョン チーフ・カスタマー・エンジニア　宮川 慶

Takeshi Nishiuchi, Senior Manager, Magnetic Material Business Unit, Proterial Ltd.

Kei Miyakawa, Chief Customer Engineer, Power Division, Valeo Japan Co., Ltd.

Sustainable Shared Transport（株） 代表取締役社長／
ヤマト運輸（株） グリーン物流事業推進部長　高野 茂幸

福岡運輸（株） 業務推進部 執行役員 業務推進部長　松尾 彰
Shigeyuki Takano, President and CEO, Sustainable Shared Transport Co., Ltd./ General Manager of Green Logistics Business Promotion Department, Yamato Transport Co., Ltd.

Akira Matsuo, Executive Officer, General Manager of the Business Promotion Department, Business Promotion Department, FUKUOKAUNYU Co., Ltd.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

PWB-6
12:30-14:00

6Gに向けた次世代高速通信向けの
開発・技術動向
Next generation high speed application development and technology trend for 6G

606
6F

ISP-5
10:00-11:30

クルマの未来を切り開く
最新半導体テクノロジー
The Latest Semiconductor Technology to Open Up the Future of Cars

オートモーティブ プロダクト マーケティング シニアディレクター　森下 和彦
（株）デンソー セミコンダクタ事業部 ASIC技術部 部長　松本 隆

Kaz Morishita, Senior Director, Automotive Product Marketing, Qualcomm CDMA Technologies 

Takashi Matsumoto, Director, ASIC Engineering Div., DENSO Corp.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

（株）レゾナック エレクトロニクス事業本部 開発センター 積層材料開発部 チームリーダー　日高 圭芸
（株）SBRテクノロジー 代表取締役　西尾 俊彦

Yoshiki Hidaka, Manager, Electronics Business Headquarters, Electronics R&D Center, Laminate Materials R&D Department, Resonac Corp.

Toshihiko Nishio, CEO, SBR Technology Co., Ltd.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available
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AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available
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（株）東海理化 生技開発部 接合生技室 室長　鈴木 貴人

トヨタ自動車（株） デジタルソフト開発センター 電子性能開発部 グループ長　西森 久雄
Norihito Suzuki, Manager, Tokai Rika Co., Ltd.

Hisao Nishimori, Group Manager, Software Development Center, Digital & Software Performance Development Div., Toyota Motor Corp.

（株）NTTデータ 取締役副社長執行役員　有馬 勲

（株）デンソー 上席執行幹部 モビリティエレクトロニクスグループ グループ長　近藤 浩
Isao Arima, Senior Executive Vice President and Director Enterprise Segment, NTT DATA

Hiroshi Kondo, Executive Officer and Head of Mobility Electronics Business, DENSO Corp.

（株）安川電機 執行役員 インバータ事業部長 兼 インバータ技術部長 博士(工学)　井手 耕三

（株）TMEIC 執行役員 パワーエレクトロニクスシステム事業部 事業部長　飛田 正幸
Kozo Ide, Executive Officer General Manager Drives Division, YASKAWA ELECTRIC Corp.

Masayuki Tobita, Vice President Power Electronics Systems Div. Executive Officer, TMEIC Corp.

（株）UACJ マーケティング・技術本部 R&Dセンター フェロー　兒島 洋一

日産自動車（株） 企画・先行技術開発本部 材料技術部 車両材料開発グループ 主管　源島 文彦
Yoichi Kojima, Fellow, Research & Development Center, Marketing & Technology Div., UACJ Corp.

Fumihiko Gejima, Deputy General Manager, Platform and Vehicle Component Materials Group, Materials Engineering Dept., Advanced Engineering Div., Nissan Motor Co., Ltd.

（株）竹中工務店 広島支店 生産統括部 プロダクトグループ シニアチーフエキスパート　二宮 剛章

オリックス（株） 事業法人営業第二部 第一チーム長　佐藤 加奈子

セーフィー（株） 営業本部第2ビジネスユニット 部長　渡部 郁巴

Noriaki Ninomiya, Senior Chief Expert, Hiroshima Branch Office, Construction Dept., Construction Planning & Productivity Group, TAKENAKA CORPORATION

Kanako Sato, Senior Manager, Corporate Business Dept. Ⅱ, ORIX Co.

Ikuha Watanabe, General Manager, Sales Div., Business Unit #2, Safie Inc.

ボッシュ（株） ボッシュモビリティ 東アジア・東南アジア 技術統括部門 技術戦略・エンジニアリング統括　森田 泰弘
Yasuhiro Morita, Bosch Mobility South and East Asia, Responsibility for Engineering, Technology and Engineering, Bosch Corp.

（株）ノベルクリスタルテクノロジー 第一研究部 取締役CTO　佐々木 公平
Fraunhofer IZM, Group Manager Embedding & Substrate Technologies,　Lars Böttcher

Kohei Sasaki, CTO, Director, Novel Crystal Technology, Inc.

Lars Böttcher, Group Manager Embedding & Substrate Technologies, Fraunhofer IZM 

日本マイクロソフト（株） 業務執行役員 エバンジェリスト　西脇 資哲
Motoaki Nishiwaki, Evangelist, Microsoft Japan Co., Ltd.

※1 カンファレンスのお申込みとは別に、事前に展示会の来場登録が必要です。来場登録後にメールにて届く「来場者バッジ」をカラー印刷して当日必ずご持参ください。
※2 カンファレンス申込後に届く申込完了メールより受講券をダウンロードし、当日カンファレンス受付で提示してください。（印刷・スマホ上での掲示、どちらでも可）

●敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
●テキスト（講演資料）の配付はございません。
●カンファレンスの録音、写真･動画撮影などは一切禁止させていただきます。

＜注意事項＞
●カンファレンス受講に必要な持ち物は2点です。
①展示会場入場に必要な来場者バッジ※1

②カンファレンス受講に必要な受講券※2

注意事項 Caution

● Please be at the venue ahead of time to avoid congestion.
● Recording and photography are strictly prohibited.
● Speakers and programs are subject to change.
● Textbooks of Keynote/Special Sessions are not available.

＜ Caution ＞
● You have to prepare the following items for attending conference.
1. Visitor Badge for entering exhibition
*Please register beforehand. A confirmation e-mail with visitor badge will be sent to the e-mail you registered. Download and 
print out(in color) the visitor badge in advance and bring it with you to the exhibition. 

2. Conference Ticket
*An e-mail with conference ticket attached will be sent to your email. Show the conference ticket (print-out or show it on 
phone) at the reception of conference venue.
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